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W632GU6KB-12
Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

CY7C09169AV-12AXC
Descripción: IC SRAM 144K PARALLEL 100TQFP

Fabricantes: Cypress Semiconductor

En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W25Q256FVFIG
Descripción: IC FLASH 256M SPI 104MHZ 16SOIC

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

AT28HC64B-12JU
Descripción: IC EEPROM 64K PARALLEL 32PLCC

Fabricantes: Micrel / Microchip Technology

En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

DS1250Y-70
Descripción: IC NVSRAM 4M PARALLEL 32EDIP

Fabricantes: Maxim Integrated

En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

AT29C256-15TC
Descripción: IC FLASH 256K PARALLEL 28TSOP

Fabricantes: Micrel / Microchip Technology

En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

M24C16-BN6
Descripción: IC EEPROM 16K I2C 400KHZ 8DIP

Fabricantes: STMicroelectronics

En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

CY14V101Q3-SFXI
Descripción: IC NVSRAM 1M SPI 30MHZ 16SOIC

Fabricantes: Cypress Semiconductor

En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W631GU6KB-15
Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 96WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W632GU6MB-12
Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96VFBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W632GU6KB-12I
Descripción: W632GU6KB-12I WINBOND FBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W632GG6KB-12
Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

SST39LF040-55-4C-WHE
Descripción: IC FLASH 4M PARALLEL 32TSOP

Fabricantes: Micrel / Microchip Technology

En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W631GG6KB-12
Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 96WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 6100 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

M29W640GH70ZA6E
Descripción: IC FLASH 64M PARALLEL 48TFBGA

Fabricantes: Micron Technology

En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W631GG6JB-12
Descripción: W631GG6JB-12 WINBOND FBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

M45PE10-VMP6G
Descripción: IC FLASH 1M SPI 75MHZ 8VDFPN

Fabricantes: Micron Technology

En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W632GU6KB12I
Descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W631GG6KB-15K
Descripción: W631GG6KB-15K WINBOND BGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

AT45DB021D-SH-B
Descripción: IC FLASH 2M SPI 66MHZ 8SOIC

Fabricantes: Micrel / Microchip Technology

En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

AT25DF081A-SSH-T
Descripción: IC FLASH 8M SPI 100MHZ 8SOIC

Fabricantes: Adesto Technologies

En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W631GG8KB-12
Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 78WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

24LC32A/SM
Descripción: IC EEPROM 32K I2C 400KHZ 8SOIJ

Fabricantes: Micrel / Microchip Technology

En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

BR25S320NUX-WTR
Descripción: IC EEPROM 32K SPI VSON008X2030

Fabricantes: LAPIS Semiconductor

En stock: Nuevo original, 13300 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

IS42S32400B-7T
Descripción: IC DRAM 128M PARALLEL 86TSOP II

Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)

En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

24AA256-I/SN
Descripción: IC EEPROM 256K I2C 400KHZ 8SOIC

Fabricantes: Micrel / Microchip Technology

En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W631GU6KB-12
Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 96WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

DS1225AD-85+
Descripción: IC NVSRAM 64K PARALLEL 28EDIP

Fabricantes: Maxim Integrated

En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

S29GL032N11FFIS23
Descripción: IC FLASH 32M PARALLEL 64BGA

Fabricantes: Cypress Semiconductor

En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

W631GG6KB-15
Descripción: IC DRAM 1G PARALLEL 96WBGA

Fabricantes: Winbond Electronics Corporation

En stock: Nuevo original, 9900 pzas en stock

disponibles.

Citar: RFQ

Las especificaciones de W632GG6KB-15.

Número de pieza W632GG6KB-15 Fabricante / Marca Winbond Electronics Corporation

Serie - Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) 3 (168 Hours)

Paquete / Cubierta 96-TFBGA embalaje Tray

Tipo de montaje Surface Mount Paquete del dispositivo 96-WBGA (9x13)

Temperatura de funcionamiento 0°C ~ 95°C (TC) Descripción detallada
SDRAM - DDR3 Memory IC 2Gb (128M x 16) Parallel 667MHz 20ns 96-

WBGA (9x13)

Tecnología SDRAM - DDR3 Suministro de voltaje 1.425 V ~ 1.575 V

Tipo de memoria Volatile Tamaño de la memoria 2Gb (128M x 16)

Frecuencia de reloj 667MHz Tiempo de acceso 20ns

Formato de memoria DRAM Escribir tiempo de ciclo - Word, Página -

Interfaz de memoria Parallel Cantidad de stock 300 pcs Stock

Categoría Circuitos integrados (ICS) > Memoria Descripción IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA

Estado Libre de plomo / Estado RoHS Sin plomo / Cumple con RoHS   

Palabras clave relacionadas con W632GG6KB-15

También te puede interesar:

WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong

IC Components Ltd es un distribuidor de componentes electrónicos de IC y condensadores en 2018 IC-Components.com Todos los derechos reservados.

W632GG6KB-15 Details PDF

Fabricante Número de pieza: W632GG6KB-15

Fabricante / Marca Winbond Electronics Corporation

Parte de la descripción: IC DRAM 2G PARALLEL 96WBGA

Hojas de datos: W632GG6KB-15.pdf

Estado Libre de plomo / Estado RoHS: Sin plomo / Cumple con RoHS

Condición de stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.

Nave de: Hong Kong

Manera del envío: DHL/Fedex/TNT/UPS
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